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2015 中国硅酸盐学会固态离子学分会理事会议 

暨第三届全国固态离子学青年学术交流会 

 

2015 年 10 月 30 日—11 月 1 日 

广州 大学城 华南理工大学 

 

会议通知 
（第一轮通知，2015.5.8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主办单位：中国硅酸盐学会固态离子学分会 

承办单位：华南理工大学 

          广东风华高新科技股份有限公司 
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当今世界，以固态离子学为基础的各种能量转换和储存技术正在蓬勃发展。

同时，在完善科研体制的进程中，学会将在科研评价、人才培养和选拔等方面扮

演越来越重要的角色。为充分发挥固态离子学分会在促进固态离子学的发展、培

养和选拔优秀青年人才中的作用，2015 中国硅酸盐学会固态离子学分会理事会

议暨第三届全国固态离子学青年学术交流会将于 2015 年 10 月 30 日至 11 月 1 日

在广东省广州市召开。此次会议由中国硅酸盐学会固态离子学分会主办，华南理

工大学和广东风华高新科技股份有限公司共同承办。 

 

参会人员： 

1. 中国硅酸盐学会固态离子学分会全体理事 

2. 由每位理事推荐的 1 位优秀青年科研工作人员或研究生（年龄小于 35 岁

或 1979 年 1 月 1 日后出生）。 

 

会议地点：广州市 华南理工大学大学城校区 

 

学术交流形式：邀请报告、口头报告和墙报。 

 

会议日程安排： 

 上午 下午 晚上 

10.30 (星期五) 注册 注册 理事会议 

10.31 (星期六) 学术交流会 学术交流会 联谊会 

11.1 (星期日) 参观考察 学术交流，闭幕 疏散 

 

摘要提交：  

参加青年学术交流会的人员需要提交摘要，具体模板见附件 1。请于 2015

年 8 月 31 日前将摘要用 E-mail 提交给蒋仲杰教授：eszjiang@scut.edu.cn  

联系人：蒋仲杰 

电话：18825129462；020-39381202 

E-mail: eszjiang@scut.edu.cn  

mailto:eszjiang@scut.edu.cn
mailto:eszjiang@scut.edu.cn
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优秀口头报告奖及优秀墙报奖 

  1. 优秀口头报告奖：由理事会评选，将从做口头报告的参会人员中选出数

名获优秀口头报告奖。 

2. 优秀墙报奖：参评优秀墙报奖的参会人员需在会议期间张贴墙报，由理

事会评选若干优秀作品。墙报尺寸统一为高 120 cm，宽 80 cm。 

理事会在会议闭幕式上向上述获奖人员颁发奖励证书和奖金。 

 

会议赞助 

  会议接受赞助。赞助单位可在会议资料袋、大会程序册及摘要集、会议现场

进行企业宣传和产品广告。 

  联系人：周伟家 

  电 话：18613181630；020-39380532 

  E-mail: eszhouwj@scut.edu.cn  

 

会议注册费及付款方式 

会务费： 

参会理事：800 元/人 

由每位理事推荐的 1 位青年参会人员免注册费。 

其他人员：1000 元/人 

付款方式：银行汇款 

收款单位：华南理工大学 

开户行：广州中国工商银行五山支行 

账号：3602 0026 0900 0733 759 

*注：汇款请备注“2015 固态离子”及参会代表姓名。请保留汇款存根，以便

注册时开具发票。同时，请将汇款存根扫描后发至 zhht@scut.edu.cn，以便查询。 

联系人：唐正华  

电话：13824402405；020-39381200 

E-mail：zhht@scut.edu.cn  
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食宿 

食宿统一安排在华南理工大学中心酒店（四星级标准）。请在会议回执中标

明住宿要求，以便协助安排合住。 

单住一间：380 元/天 

合住双人间：200 元/人天 

联系人：程爽 

电话：15014189056，020-39380525 

E-mail： escheng@scut.edu.cn   

 

交通 

参会人员可从广州白云机场、广州火车站、广州火车南站（高铁站）和广

州火车东站前往开会地点，详情请见所附“交通信息”。 

会务组将于 10 月 30 日全天在“大学城南”地铁站负责接站。 

联系人：杨成浩 

电话：13903076956；020-39381203 

E-mail：esyangc@scut.edu.cn  
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